
光ファイパの

超低損失接続用ジェル
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●光コネクタ中継接続 ●光ファイパの心線突き含わせ接続 ●光導波路型光多分岐器実装用
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1.デ イスベンサー後部を1ノッチ右回転させ、異物混入防止のため最初の性出ジェルをワイパーにて除去します。

2ロ ディスベンサー後部を高度1ノッチ右回転させると、定量 (球状5mg)の ジェルが性出します。

3B接 続をしようとする光ファイメ時酷 又は光コネクタ(フェルール)の片側端面のみ、中央部分にジェルを塗布します。

4コ 塗布が完了したならば

■■ 光 コネタ'申継接続 |■  ンン腋 中継アダプタに挿入固定し作業終了

■光ファイパ心緑突き含せ接続■ ンンぷ    V溝 に固定し作業終了

1光導測踊聖鴻多分岐器実装馬  義   導 波形状の溝に固定し作業終了

SM、 MM、 POFな どのあらゆる光ファイパに適用。



0口01～ 0口02dB以 下
ファイパ表面の傷による光の拡散、屈折率の差による光の反射などを減少させ、オフセット時の損失も低減させます。

-40℃ -120℃

ヒー トサイクルに極めて強く、凍結から煮沸までの劣悪環境でも使用が可能です。

強力な援水性
ファイバ接続部への浸水や結露によつて光の透過を阻害されることは全く無く、水中で使用しても接続損失は変わりません。

光学特性|よ、動作範囲内の温度、湿度等に影響されません。

デイスベンサー型
ベン型のため、持ち運びに便利で狭い場所での塗布作業も簡単にできます。ディスベンサー内に粉塵が混入する恐れもありません。

5m宮 (定量性出)
1ノッチ5rng(接 続の為の最低必要量)の 定昌吐出で無駄がありません。1本で150～ 200回 の使用が可能です。

100,000-150,000cP(ゼ リー状)
高粘度のため、塗布時の作業性が高く、使用環境や経時変化による流出や気化による光学特性の変化がありません。

ダイヤモンド紙 (緑色30μ m)で 3～ 5回の粗研磨仕上げ
非常に軽便な研磨作業で超低損失接続が可能です。

約 30～ 60秒
作業時間を短縮でき、コス トを大幅に肖」減できます。

シリコン混合物

無色透明な凝結体

0.9フ

1.465(一 般的な光ファイパの屈折率に対応)

320℃ (クリーブラン ド開放式)

引火点以上

自然発火、粉塵爆発なし

水 ・アルコールに不溶

酸化 しない

表面に付着するが、組織体への浸透は認められない

加圧により変形し、加圧体に密着する

殆どの薬品に対し安定している

亜鉛、鉛、カドミウム、セレン、総クロム、銅、ヒ素(As203)、PCB、 ホルムアルデヒド、総水銀は検出しない
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